
ICTテストプローブ SF-PH3.0*43.0-H3.0

製品写真

サイズ øL.43mm

材料
バレル: 真鍮、Au に Ni メッキ
プランジャー: Ph、Au ニッケルメッキ
トップ: Becu、Au on Ni メッキ
スプリング： SUS

MOQ 1000個
包装 プラスチックの箱をカートンに

リードタイム 約RM7RM営業日



当社のサービス

1. 24 営業時間以内にお問い合わせに返信させていただきます。

2.カスタマイズされたデザインが利用可能であり、OEMは歓迎されます。

3. プローブピンを世界中のお客様へ迅速かつ正確にお届けします。

4. 私たちはクライアントに高品質の製品を最低価格で提供できます。

主な製品

PCB、ICT、FCT テストなど用のスプリング式ピン (シングル)。

充電、位置特定、バッテリー、半導体および相互接続アプリケーション用に 2 つのプリント基板間の接続を確立するためのポゴ ピン (コネクタ)。

BGA および半導体テスト用の両端プローブ。

スプリングなしのユニバーサルピン、コーティングピン、QZおよびVZシリーズのLMピン。



高電流プローブ、スイッチプローブ、静電容量ニードル;

ターミナル＆レセプタクル/ソケット;

その他電子部品関連、30#OKワイヤー、ジグロック、POM、鉄製ヒンジなど

品質管理

梱包写真


